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ROZDZIELNICE

STS309-3ZM

Obudowa pomocnicza uniwersalna/modutowa
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Dane techniczne
Typ obudowy STS309-3ZM
Oznaczenie Wymiar
Szeroko$¢ obudowy A 1000mm
Wysokos$¢ obudowy B 1875mm
Gtebokos¢ obudowy © 320mm
Grubos¢ blachy obudowy 1,5mm
Kolor Blacha ocynkowana
llo$¢ rzedow 9
llo$¢ modutow w rzedzie 45
Napiecie nominalne Un V 400
Napiecie izolacji Ui V 690
Czestotliwose Hz 50
Prad znamionowy szyn prgdowych In A do 1600
Prad znamionowy aparatu zasilajagcego In A max 1600
Przekroj przewoddw odptywowych mm ND
Stopien ochrony IP 20

Klasa izolacji

Spos6b zamocowana rozdzielnicy

Sciana, Posadzka

Typ fundamentu lub konstrukcji mocujgcej

Mozliwo$é posadowienia na cokole

Zamkniecie

Brak

System zabudowy modutowej kompatybilny z rozdzielnicami RX
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PRODUCENT ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

PRZEPUST PRZELOTOWY
SZYN SYSTEMOWYCH
ROZSTAW 185MM

PRZEPUST PRZELOTOWY
DLA SZYNY N/PE



